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中國機械工程學會辦理「2026高中生前瞻科技探索—機械主旨：
跨域創新論壇-通往AI、智慧製造、半導體、機器人、無
人機與太空科技的關鍵力量」，敬請惠予公告並鼓勵學生
踴躍參加，請查照。

說明：
為因應人工智慧(AI)、半導體與智慧製造快速發展趨勢，一、
培育具跨領域整合能力之未來科技人才，中國機械工程學
會與萬潤科技股份有限公司共同辦理「2026 高中生前瞻
科技探索—機械跨域創新論壇」。
本次論壇以「機械跨域創新」為核心，延伸至AI、智慧製二、
造、半導體、無人機及航太科技等前瞻領域，邀請國內頂
尖大學機械及動力機械工程學系系主任與產業專家進行專
題演講與交流，協助高中學生掌握科技發展趨勢，拓展跨
領域學習視野。
活動內容包含實驗室導覽、專題演講、國立大學系主任分三、
享及Q&A交流互動等，相關資訊如下：
活動對象：全國高級中等學校學生。(一)
活動時間：上午10 時至下午5 時(全天活動)。(二)
活動場次及地點：(三)
第一場：115年7月4日(六)國立臺灣大學成志國際演講１、
廳。
第二場：115年7月25日(六)國立成功大學俊銘講堂。２、
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正本：全國高級中等學校

副本：中國機械工程學會

第三場：115年8月15日(六)國立清華大學國際演講廳。３、
報名方式：採線上表單免費報名參加，名額有限，報名連(四)
結：https://forms.gle/GjUgicV7s69mhUU3A。
報名截止日期：115年6月30日或各場次額滿為止。(五)
全程參與者將核發參加電子證明(可作為高中學習歷程)，(六)
並提供精美紀念品。
如有相關問題，請洽學會秘書處鄭小姐，電話：(七)
(02)2740-2520，信箱：csme2604@ms15.hinet.net。
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